深圳市龙图光罩股份有限公司
投资者关系活动记录表
证券简称：龙图光罩           证券代码：688721         编号：2024-001
	投资者关系
活动类别
	(特定对象调研  □分析师会议
□媒体采访      □业绩说明会
□新闻发布会    □路演活动
(现场参观      □其他（请文字说明其他活动内容）

	参与单位

	华金证券、申万宏源、海通证券、中信证券、国泰君安、招商证券、东方证券、浙商证券、银河证券、华安证券、华福证券、方正证券、三花资产、河床投资、盈峰资本、鑫鼎基金、远东宏信、前海钰锦、金字塔投资、金鼎资本、国健安投资基金、亚太汇金基金、嶺信资本、红猫资管、宝莱特、新财道家族办公室

	时间
	2024年9月4日

	地点
	珠海市龙图光罩科技有限公司会议室

	上市公司接待
人员姓名
	董事长：柯汉奇

董事会秘书、财务总监：范强
总经理助理：邓少华
证券事务代表：李建东

	投资者关系活动
主要内容介绍
	公司基本情况

深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商。

公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版工艺节点从1μm逐步提升至130nm，产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。

公司于2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域，持续加大研发投入，逐步实现90nm、65nm以及更高节点掩模版的量产与国产化配套，深耕特色工艺，突破高端制程，立志成为国际一流的半导体光罩企业。
二、投资者互动交流
1、公司突破高端制程的过程中，是否会面临设备和材料方面的限制？

回复：公司主要原材料和光刻机采购依赖于境外且集中度较高，目前各国半导体贸易限制政策主要针对于先进制程相关产品，短期内不会对公司产生影响。另外，公司也积极与国产厂商保持紧密合作，加快国产化配套进程。

2、请问目前半导体掩模版根据制程节点划分的市场空间构成情况如何？

回复：公司结合下游主要客户调查问卷、行业研究报告等资料，推断目前国内130nm制程水平是分界线，130nm以上和以下节点市场空间各占50%，现中国大陆半导体掩模版国产化率较低，国产替代空间广阔。
3、请问公司未来产品的应用方向和公司业绩增长逻辑如何？

回复：公司募投项目主要针对第三代半导体掩模版产品，项目量产将使公司掩模版产品的制程水平提升至130nm~65nm，进一步扩展公司适配的下游半导体产品，产品将应用于模拟芯片、MCU、DSP、CIS芯片等，完善公司的产品和技术布局，增加公司的营业收入，提高公司市场竞争力。

4、公司对于深圳厂和珠海厂的安排和募投项目的投产节奏如何？

回复：深圳厂专注于130nm及以上制程，珠海厂主要负责130nm以下更高端制程。珠海厂为募投项目的实施主体，预计于今年第四季度实现第三代掩模版小规模试产。

5、为什么先进制程晶圆厂都选择自己配套掩模版而不是从第三方采购？

回复：由于28nm 及以下的先进制程晶圆制造工艺复杂，且掩模版涉及重要工艺机密，制造难度较大，因此先进制程晶圆厂所用的掩模版大部分进行内部配套，如英特尔、台积电、中芯国际等。对于28nm以上等较为成熟的制程所用的掩模版，芯片制造厂商为了降低成本，在满足技术要求下，更倾向于向独立第三方掩模版厂商进行采购，例如联电、华虹宏力、格罗方德等。

6、在目前的掩模版竞争格局中，公司的竞争优势有哪些？

回复：（1）研发与创新优势。公司的研发团队在半导体掩模版领域耕耘多年，具有深厚的技术积累以及良好的技术转化能力；

   （2）领先的技术实力。公司在高精度半导体掩模版领域不断进行设备引进与技术攻关，针对半导体掩模版的工艺特点，形成了多项自主研发的核心技术，涵盖CAM、光刻、检测三大环节；

（3）优质且稳定的客户资源。公司与众多知名客户建立了长期稳定的合作，并形成了优质的客户结构，客户不仅涵盖芯片制造厂商、MEMS传感器厂商、先进封装厂商，还包括进行基础技术研究的知名高校及科研院所；
（4）全面的客户服务能力。公司有着多年的晶圆厂业务磨合经历，积累了大量的服务经验，缩短与新客户的磨合期，提升了与客户的合作粘性。

7、公司后期还有规划员工股权激励吗？

回复：半导体行业为技术、人才、资本密集型行业，公司高度重视人才的培养工作，此前公司已经进行了多轮股权激励，未来会持续完善员工激励机制，适时对优秀的人才开展股权激励，实现公司利益、个人利益、股东利益相结合。

8、公司产品毛利率较高的原因有哪些？

回复：（1）半导体掩模版行业属于资本密集型和技术密集型行业，高度依赖专有技术，需要长期的研发投入和经验积累；

（2）半导体掩模版对晶圆制造的品质影响重大，但占晶圆制造的成本比例不高，客户更为看重产品品质，对掩模版的价格敏感度较低；
（3）公司凭借不断提升的技术工艺水平逐步通过下游多个大型晶圆制造商客户的评估认证，上述合作关系一旦建立，客户粘性较高；
（4）公司毛利率水平与行业内其他企业的半导体掩模版产品相比差异不大，均处于合理区间内。
9、掩模版的使用寿命一般是多长？

回复：掩模版产品在半导体生产中起到光刻模具的作用，可多次曝光和重复使用，具体使用寿命及周期情况与客户的使用方式、使用频率等相关。

 10、请问公司研发投入和人才储备的情况如何？

回复：为保证持续创新能力，公司未来将加大研发资金及研发力量的投入，并推动项目成果转化，不断提升公司在行业的技术实力。同时公司将建立更为完善的知识产权管理体制，加强公司对无形资产和专有技术的保护，并加大专利申请力度，确保公司的核心技术得以保护。在人才储备方面，公司针对拓展130nm-65nm 节点制程产品具有较为充足的人才储备，公司亦在不断加强技术人才的招募，进一步扩充研发团队，确保募投项目的顺利实施。


	本次活动是否涉及
应当披露重大信息
	否

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2024年9月4日


（以下无正文，为《深圳市龙图光罩股份有限公司投资者关系活动记录表》之签字页）

采访/调研人员签字：

接受采访/调研人员签字：

